DESCRICAO
DO
MODELO INDUSTRIAL

N2 o96.724

REQUERENTE: ELI LILLY AND COMPANY, norte-americana,

industrial, Lily Corporate Center, Indiana=<
polis, Indiana 46285, Estados Unidos da
América do Norte

EPIGRAFE: "COMPONENTE ELECTRICO DE ESPESSURA REDUZIDA"

INVENTORES:  JAMES WALTER HELLER, KIRK WILLIS JOHNSON
e DAVID LIPSON

Reivindicagdo do direito de prioridade ao abrigo do artigo 4° da Convencéo de Paris
de 20 de Margo de 1883.

14 de Fevereiro de 1990 sob o No.07/479,897, nos Estados
Unidos da América do Norte

INPL. MOD. 114 RF 16732
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